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En 1955, Michael Buonocoure pablico un articulo en
&l Journal of Dental Research titulado “método simple
para Incrementar la adhesibn de los materiales dé
obturacibn acrilicos a la superficie del esmalte". Dando
a8 conocer en esta publicacibn su descubrimientos; cuando
el esmalte era tratado con un acido y luego lavado con
agua, se formaban microporosidades en la superficie del
esmalte. Demostrando que las resinas autopolimerizables
se unfan al diente tratado con scido en la superficie del
esmalte por medioc de Ln engranaje micromecéanico
resultante de 1a proyeccibn de la resina en las
porosidades del esmalte originadas por el tratamiento con
&dcido. Y sin tomar en cuenta la Importancia de este
descubrimiento pas® inadvertido casi quince afos.

Fué hasta 1971 que la comparfa Li0: CAULK introdujo
en el mercado el Nova System activado por luz
ultravioleta, uno de los primeros composites que
utilizaban el grabado &cido para la unibn de la resina
compuesta al esmalte, fué despues de éste producto cuando

la utiliracion del Scido grabador empezdb a ganar adeptos.

o
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1. RESTAURACIONES ESTETICAS

Debido a la necesidad de materiales de restauraciébn
que tengan la apariencia del tejido dental patural y que
se puedan colocar directamente dentro de la preparacién
cavitaria con uwuna cansistencia. plastica. El1 paciente
desea restauraciones estéticas, en especial en la porcién
anterior de la bocay y un material de obturacibn directa
es idoneo en cuanto a tiempo requerido y costo.

Se ha desarrollado cuatro tipos de materiales para
emplearse como restauraciones dentales: 1{) silicatos, 2)
polimeros acrilicos (sin relleno), 3) polimeros de
dimetacrilato que contengan agentes reforzantes
inorgénicos (compuestos), 4) ionbmeros para restauracibn.

Los materiales para restauraciébn de silicatos se
introdujeron a fines del siglo XIX y se emplearon en
forma extensa hasta 1970. Los polimeros acrilices sin
relleno para las restauraciones estéticas directas se
introdujeron en 1945 y fuercon mejorados en forma amplia
en la década de los 60s., los dimetacrilatos compuestos
se introdujeron alrededor de 1960 y su  uso fué

expandiendose; hoy én dia dominan los materiales que se
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utilizan para las restauraciones estéticas directas. Los
ionbmeros se introduferon en 1972 y se han usado en forma
primaria para las restauraciones de las areas cervicales

erosionadas (1).

2, ESMALTE

Composicibn Guimica del esmalte:s

El esmalte es una sustancia altamente calcificada,
cubre la parte del diente que es visible. Es el tejido
mas duro del diente y del cuerpo en general.

La escasa cantidad de materla orgdnica consiste en
proteinas solubles, peptidos, proteinas insolubles y

dcido citrico.

Composicibn del Esmalte:

Fase Mineral Fase Orgénica Agua
X Vol. (XPeso) XVol. (%Peso) xVol. (%Peso)
Esmalte %2 ¢ %7 ) 2 ¢ 1) é ¢ 2)

-y



2.1. Aspectos Estructurales del Esmalite:

En el esmalte la hidroxiapatita estd en unidades con
forma de varillas, denominadas prismas del esmalte. Estos
tienen aproximadamente entre 4 y 5 micras de dismetro y
van desde la interfase con la dentina hasta la super"F.ic:le
con el esmalte. En el esmalte profundo, los prismas
siguen un curse ondulante y en el esmalte més externo,
los prismas son m&s regulares y forman casi un &ngulo
recto con la superficie del esmalte.

No existe sustancia interprismatica como se crefa;
las fronteras de los prismas parecen tener forma de
herradura y se piensa que los prismasﬁ encajan de acuerdo
con un patrén en cerradura. )

Dentro de los prismas estadn los cristales de
hidroxiapatita en forma de varillas hexagonales
ligeramente aplanadas.

La superficle del esmalte ¢tiense un contenido
orgdnico mayor que las capas profundasy £E! material

orgénico cubre normalmente la superficie (2).

—



2.2. Grabado del Esmalte

En la técnica del grabado acido se trata el esmalte
con un &cido que elimina unas 10 micras de la superficie
y disuelve selectivamente las terminaciones de los
prismas del esmalte restante. Esto produce una superficie
porosa que actioa como un sistema de canales dentro del

cual puede fluir una resina sin relleno,

El grabado del esmalte aumenta el area de superficie
més de dos mil veces, con lo que se obtiens mayor
trabazébn mec&nica entre la resina y la superficie

dentaria (2).

Existen numerqsas datos clinicos gque ifndican gque
todas las restauraciones con composites (¢ Clases IrXI, IV
o VW, mejoran extraordinariamente mediante la utilizacién
sistemdtica de técnicas de grabado dcido: tipo de &cido
utilizado ( Gwinnett, 1982). Todos estes factores pueden
influir significativamente en la longevidagd de la
restauracion.

-8~



2.3. Modificadores del Esmalte

Las técnicas de grabado &cido para modificar el
esmalte son muy importantes actualmente. Los &cidos
fosforico y citrico, en concentracibn adecuada, pueden en
uno © dos minutos eliminar aproximadamente S5 micras de
esmalte superficial y descalcificar selectivamente el

esmalte hasta una profundidad de 15 a 120 micras (2).

Ltos dcidos més fuertes no producen una
descalcificacion selectiva. Los @&cidos mé&s débiles
reaccionan demasiado lento con el esmalte. Los grabadores
acidos disponibles son, normalmente, soluciones de &cido
Fosforico del 50 al 50, algunos contienen un 7% de 6xido

de zinc.
El graoade acido ayuda a la wunién con el esmalte por que:

A) Elimina los detritos de la superficie;

R) Prodguce poreos superficiales en cuyo interior
penetra la resina para formar extensiones apendiculares,
que proporcionan retencitén mecanicap

C) Aumenta la energia superficial libre (tensibn
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superficial critical) del esmalte que, asi, excede la
tensién  superficial de la dentina. En consecuencia
produce humectacién;g

D) Hace que quede expuesta al material un &rea mayor
del esmalte.

El &cido citrico, ademas, limpia Ia cavidad, 1a cual

contribuye & mejorar la unibn a la dentina.

2.4. Técnica de grabado &cido

Un buen grabado del esmalte se consigue de la

siguiente manera:

l.— 5S¢ limpia la superficie del diente con pasta de
polvo de piedra p&mez, utilizando un cepillo de. cerdaj
posteriormente se lava con agua. Deben evitarse las
pastas de profilaxis que contienen componentes
inmiscibles con el agua.

.- Encima de la superficie seca del ssmalte se
coloca el acido de grabar (tanto liquido come gel.), con
bolitas de algodén aplicadas con unas pinzas,

generalmente gurante 460 segundos; aunque algunos autores
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opinan que es suficiente el grabado con &cido durante
15 segundos, otros que 30 segundos ya que dicen que
grabar al esmalte durante 60 segundos se desmineralizan
haciendolo quebradizo.

Fe= L& supefFJcie debe secarse.

4. Es Importante controlar que la Jeringa de
alire seco no esté contaminada con agua o aceite.

5.~ El1 procedimiento de lavado ha elevado la energia
superficial libre de esmalte, y esto aumenta su
humectabilidad. La cantaminacién con material ibnico ¢
por ejemplo: saliva, sangre, exudado tisular), disminuye
la energia superficial libre. De este modo, entre el
grabado y la aplicaciébn de la resina, el paciente no
puede enjuagarse, pues contaminara la superficie.

&.-~ E1I1 esmalte grabado tiene una apariencia
caracteristica de un blanco deslustrado. Los dientes de
pacientes que viven en tonas con suministro de agua
Fluorada son méas resistentes al atagque del &cido y pusden
necesitar mas tiempo de grabado acido.

7.~ Las reglas pueden resumirse en las siguientes:

LAVAR, GRAFAR, LAVAR con AGUA, SECAR y COLOCAR.
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J. COMPOSITES ( RESINAS LOMPUESTAS) .

Los composites estan constituldos por dos
componentes principales: la matriz de unibn de resina y
las fases inorganicas de rellenc. La matriz de unién de
resina no varia mucho entre lgs distintos composites, la
mayoria de los cuales tienen como matriz de resina la de
Rowen o el bisfenol A-glicidilmetaclilato(BRis-GMA},
aunque en algunos casos se utiliza el dimetacrilato de
uretano.

Los composites se diferencian principalmente por su
componente de relleno inorginicc. E1 tipo de rellenc, el
tamafc de las particulas y la cantidad de carga
inorginica que es lo que mas varia entre los distintos
composites, sirven al profesional para predecir el
rendimiento clinico de un determinado material. Para
valorar un nuevpo composite hay que determinar el tamafo
de la particula de relleno inorgénico y el contenido de
carga inorg&nica por unidad de peso, esto nos proporciona
una informacién Gtil con respecto a la capacidad de
pulido del material y su grado de resistencia a las

facturas cuando se enfrenta a esfuerzos de tension.



J«1 Composites de Microrrellenoc

Los materiales de microrelleno son con mucho los de
més facil pulide, y los mis aceptables estéticamente, de
todos los composites. En la mayoria de los composites de
microrrelleno, el relleno inorginice es silice coloidal,
un polvo blanco fino cuyas particulas miden
aproximadamente Q, 04 micras. El maximo contenido
inorga&nico que permite un material de relleno puede estar
en torno al 5! o S52% y aveces no alcanta mas que &l 35 o
I7%. Esto contrasta claramente con el contenido
inorg&nico de otros composites, que varfia entre el 75 y
B8QX%. Las particulas del reileno organico, generalmente
grandes, tienen un tamafo que varia entre 20 y 100
micras, vy son las principales de la gran viscosidad de

los composites de microrrelleno.

£l composite ideal debe tener dos caracteristicas
fundamentales: el fAcil pulido de las superficies y una
gran carga inorginica que lg permita ofrecer una buena
dureca en las é&reas gque soportan tensiones. Hasta el

momento no se ha conseguide lo altimo en el campo de los
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composites anteriores y, por lo general, en el marco de
un sistema dado, lo que se gana en una de las
caracteristicas menclonadas ( capacidad de pulido), rcasi
siempre comporta autom&ticamente el sacrificio de otra
resistencia a Ia fractural.
3. 2. Composites de Macrorrelleno

Los dos componentes de relleno mis utilizados en los
composites de macrorrelleno son el cuarzo y los metales
de cristal pesado, pero aunque se trata de un relleno
exelente en términos de estética y durabilidad, no
confiere radiopasidad al composite. Actualmente
disponemos de npuevos composites en los cuales el tamado
de la particula es de 0,6 micras. Han sido estudiados
aproximadamente entre 5 y 10 afos, sin embargo distan
mucho de lo ideal y se necesitan mejorar en: 1) mejor
resistencia a la abrasién; 2) mejor estabiljdad de colory

J) mejor acabado de la superficie (6).
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J.35. Composites Mibridos

Estos materiales se fabrican con la comvinacitn de
microrrellenos y macrorrellenocs, por lo cual se les
denomina hibridos o composites mezcla. Se les agrega
material de microrrellenc para aumentar la vizcosidad del
composite esto nos otorga algunas ventajas como: 1)
refuerzo de particulay; 2) reduce la conduccibn de
fuerzasy 3) actuando mas como adhesive y menos como una

matriz; y 4) confieren mayor fuerza de cohesitn (5).

~15-



J.4. Cavidades para Composites

Con respecto a la preparacién de cavidades para
composites ha varilado a las cavidades convencionales de
Rlack que mencionaba paredes paralelas, pisos planos,
dngulos rectos, osea, cavidades retentivas.

En la actualidad se ha demostrado en varios estudios
que con la técnica de grabado con &cido y margenes
biselados se consigue una mejor unibn y sellado entre el
composite I el esmalte permitiendo cavidades
conservadoras independientemente del diseno de 1la
preparacibn, ya que ahora no es necesario destruir tejido
sano para la preparacibn de. las cavidades retentivas,

sino que, ahora se disefan preparaciones adhesivas (5).

MARGENES COMUNES DE ESMALTE PARA
RESTAURACIONES ADHESIVAS.

Angulo de 90°*

I 77z
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Risel de - 45° en el esmalte

NTTET [T

Chaflan en el esmalte

ALNNENYS 77777777

Cavidad experimental

de preparacibn adhesiva

MYV AVV A Y)
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J. 5. Polimerizacitn del Composite

Para la adecuada polimerizacién de cualquier
composite fotopolimerizable hay que tener en cuenta, y si
es5 posible controlar estos seis factores f(Watts y cols.,
1984; Combe, 1983; Swartr y cols., 1983):

1. Tiempo de aplicacién de 1la luz.

2. La direccibn del planao de la fuente luminica.

X. Distancia desde el extremo de la fuente luminoss

hasta la superficie del composite.

4. Tonalidad del composite.

. 5. Naturaleza de la particula del rellenoc del
composite.

b. Temperatura del composite.

Z.5.1. Tiempo.

Ccuanto mas se acerque &8l tiempo de aplicacibn de la
luz a los 40 seg. mejor serd& la polimerizacion. Aunque
existen variaciones entre los diversos tipos de
composites, la profundidad media de la polimerizacibn
der;ivada de la aplicacion de la Iuz en una sola direccién

es de 2.5 a I mlm. de espesor (8).

18—



J.5.2. Plano.
El plano de aplicacion de la fuente luminosa no debe

dirigirse oblicuamente contra una superficie de

composite, sinc que ha de incidir en éngulo recto con la

superficie que se va a polimerizar.

J.5.3. Distancia.

La distancia optima desde el extremo de la fuente
luminosa hasta la superficie del composite que va a
polimerizarse debe ser lo mas proxima posible a cero. En
cualquier caso, la distancia maxima desde el extremo de
la fuente luminosa hasta la superficie del composite no
debe superar un milimetro si se quiere obtener una

polimerizacibébn de maxima eficacia.

F.5.4. Tonalidad.

Los composites oscuraos son mas dificiles de
polimerizar que los claros, ya que los pigmentos
presentes en los primeros tienden a absolver 1la luz. En
caso de wutilizarse en tono oscuro, el tiempo de

polimerizacién debe ampliarse 10 seg..
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F.5.5. Naturaleza del relleno.

Los composites de microrrel lenc son mas dificiles de
polimerizar totalmente que los demés tipos y, por tanto,
es fundamental que cuando se utilicen estos sistemas, la

aplicacion de la luz tenga la duracion adecuada.

J.5.6. Temperatura.

Los composites frfos sometidos a la lur polimerizan
a menor profundidad que los mantenidos a temperatura
amblente antes de fotopolimerizarse.

Los seis factores son importantes, ya que éen
conjunto afectan la profundidad de la polimerizacion del
composite y, por tanto, deben controlarse en su

totalidad,

—20-



3.5.7. Generadores de paumer.(zacx"on con luz visible.

Existen miltiples generadores de polimerizecibn con
luz visible en el mercado. 58 ha comunicads que todas las
unidades luminicas polimerizan la totalidad de las
resinas de composite hasta una profundidad clinicamente
aceptable. En la practica las principales diferencias
existentes entre las unidades lumfnicas guardan relacibén
con aspectos de simple conveniencia, los mas importantes

de los cuales son:

1. E1 bot6n activador de la luz.

Lo ideal es que esté situado en una
localizacibn cbmoda, como el caberal de la pieza de mano
o un dispositivo de tipo pistola.

2, Tipo de cordén.

El cordbn de unidad luminica puede ser fibrobptico,
de liquido o eléctrico. Los cordones fibrobpticos pueden
ser peligrosos ya que con el tiempo a veces se prodice la
rotura de los filamentos de vidrio en los haces, sobre

todo si el cordén se flexiona o dobla, lo qué condiciona

-] —-



una menor polimerizacién. Los cordones de liquido o gel
suelen ser rigidos y poco manejables. La elimipacibn del
cordbn fibrobptico en favor de un simple cordbn eléctrico
aumenta notablemente la manejabilidad del instrumento.

I. Diametro del extremo de la fuente Iuminosa.

Lo ideal es que los didmetros sean grandes para que
no haya necesidad de polimerizar en varias dreas de la
misma restauracion. Por otra parte, las unidades ligeras
que tienen varias puntas luminosas con distintos tamafos
son muy ventajosas.

4. Transportabilidad.

Las unidades m&s pequefas, sobre todo las que tienen
un asa para facilitar su transporte sin riesgo entre Jos.
gabinetes, son preferibles a las grandes y voluminosas

é).
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4. ADHESION

La adhesidn se da cuande dos sustancias diferentes,
al ponerse en cnntaf:tq, s8 unen debido & fuerzas de
atraccién entre ellas. La cohesibn resulta de 1la
atraccién entre moléculas semejantes.

Un adhesivo es un material que se usa para producir
adhesitn; el adherente es la sustancia en que se aplica
el adhesivo.

La unibn puede producirsse cuando un 1fquido fluye
por los poros o hendiduras de la superficie del material.
Debido a la retencifbn mecénica que se da cuando un
material fluido fragua, el resultadoc es la union fuerte.
A este fenbmeno se le llama retencibn, sin embargo, a
menudo se denomina adhesibn o adhes.fc‘m mecédnica en la
literatura dental, a las técnicas dentales que incluyen
la adhesibn y 1la retencibn se les conoce generalmente

como odontologia adhesiva.



5. HUMECTACION SUPERFICIAL

La caparidad de un adhesivo para humedecer 1la
superficie del adherente puede medirse por el angulc de
contacto que forma un gota de liquido sobre 1la

superficie.

S.1. Tensibn Superficial:
Fenomeno producide por la fuerte atraccibn que los

dtomos de la svperficie de un lifquido ejercen entre sf.

5.2. Energia Superficial:z

Fenbmeno procucido por la fuerte atraccifn que los
Atomos de la superficie de un solido ejercen entre si
(7).

Los materiales con baja energia superficial libre (o
tension superficial critica’ no pueden humectarse
facilmente. Asfi las ceras y los politetrafluorcetilenos
(PTFE) que se wusan como utensilios culinarios por
pJjemplo: ios gque tienen recubrimientos de teflbn que son
deslirantes. La energia superficial puede aumentarse con

varios tipos de tratamientos, por ejemplo: la superficie

—~24—



del esmalte dental se trata con el grabado &cido que
aumenta la energia superficial.

£1 &angula de contacto de uan 1iquido con una
superficie razonablemente lisa en wuna medicitn inversa
del grado de humectacidn superficial de ésta superficis.

E> dngulo de contacto depende de la energia
superficial del s6lido v también de da tensibn
superficial del liquido (¢ los efectos de la tensién
superficial surgen del balance di ferente de las
atracciones intermoleculares de las meléculas de
superficie y las de la masa del material).

Para conseguir valores bajos de &ngulo de contacto,
1la tension superficial del adhesive flufodo deberia ser
menor que la tension superficial critica del sblido. Sin
embargo para uwuna penetracibfn capilar +ripida de 1a
superficie porosa, podria ser ventajosa una tensién

superficial razonablemente alta.
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105°

60°

OO

Humectacién superficial. a) &ngulo de ccntacto de
105*, ésta angulacién nos indica que hay mayor tensibn
superficial del 1liquido con respecto a la energia
superficial del s6lido por lo que resulta  menor
humectacidn, b) &ngulo de contacto de &0°, ésta
angulacién muestra gque existe una mayor humectacién
debido a que la tensidén superficial del liquido es menor
a la citada anteriormente con respecto a la energia
superficial del s6lido, ) &ngulo de contacto de 0%, de
ésta angulacion resulta que la tensiébn superficial del
liquicdo es menor que la energia superficial del sélido

por lo que existe una total humactacidn.
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6. CLORUROD DE POTASIO

Este elemento es una sal mineral que se encuer;tra en
la paturalezsa, en ¥forma de cristales blancos o polvo de
ersital su densidad es de 1.98, su punto de fundicién es
de 773°C. para disolver un gramo en agua se requiere de
2.8 ml en temperatura ambiente y de 1.8 ml en agua
hirviendo, en 14 ml de gliserol y alrededor de 250 ml de
alcohol; es insocluble en éter y acetona.

La toxicidad en humanos en grandes dosis por via’
oral puede causar irritacifn gastrintestinal, debilidad y

trastornes circulatorios (4).

Algunas pruebas sefalan gque mientras mis bajas sean
las furzas electrostaticas mejor serd la humectabilidad
del esmalte, otras indican adem&s que la presencia de
los iones potasio causan fuerzas e]ectrbstéticas menores,
y por tanto aportan mejores propiedades de humectacibn a
los agentes de unidn. Para aprovechar estas pruebas y
mejorar la resistencia adherente por lo menos 40X de las
resinas compuestas al esmalte, con la aplicaciébn durante

40 seg. provee el maximo lavado eficaz del acido (3).
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El objetivo de esta investigacibn es observar la
influencia qué ejerce el cloruro de potasio (KCL), en la
adhesibn resina—-esmalte de acuerdo a lo citado por EDMUND
G. WILSON en el capitulo IIl de 1la revista Clinicas
Odontolégicas de  Norteamérica 1), en el parrafo
referente al lavado del acide fosforico en el esmalte con
una soluciéon de Cioruro de potasio en concentracitn del
1%; el cual menciona un incremento de hasta un 40X en la

adhesidn resina-esmaite.



vr

MATERIALES
Y

METODOS
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En la presente investigacibn se realiz& un estudio
comparativo para determinar la acdhesiébn que se obtiene
entre la resina y el esmalte, cuando el &cido fosfbrico
con el que se graba el esmalte es lavado con agua
corriente y con una solucibn de Cloruro de potasio
{KCL)en solucibn al 1Xx.

Se seleccionaron 32 dientes que estuvieran libres de
caries, sin defectos en el esmalte ni descalcificades,
los cuales fueron extraidos en un periodo no mayor a 30
dias del inicio de 1las pruebas, 7Todos 1los dientes se
mantuvieron en agua corriente hasta su preparacibn para
el estudio, los mismos que fueron seccionados
longitudinalmente, obteniendo dos parte una mesial y otra
distal, formando dos grupos clasificados como Grugo A y
Grupo B,

Los dientes se moentaron en porta muestras fabricado
especialmente para esta investigacibn (fig. 1),
utilizande acrilico autopolimerizable para fifar los

dientes,



Se les realizb una profilaxis a los dientes con una
pasta abrasiva de polvo de piledra pbmez sin Fluar,
durante 30 segundos para retirar cualquier elemento que
pudiera contaminar Jla superficie del esmalte, 50
enJjuagaron y secaron con la ayuda de una perilla de aire,
procediendo & grabar el esmalte con &cido fosforico en
gel (Scotchbond, 3M) durante 45 segundos en ambos grupos,
llevando a cabo el lavado del &Scido en el grupo A con una
solucibn de cloruro de potasio kCL) en agua
desionizada, al 11X en un periodo comprendido de IO
segundos y en las muestras del grupo B el acido fosférico
se lavé con agua corriente durante el mismo tiempo
secandose ambos grupos con una perilla de aire. También
se colocd a los dos grupos una resina liquida
fotopolimerizable como adhesivo 4 Degufill Bond,
Degussa) fotopelimerirando en un lapseo de 20 segundos y
colocando posteriormente una vresina de microrrellenoc,
.calar LD} 40s (Degufill-M, Degussa) con la ayuda de un
hacedor de muestras de teflbn ( dibujo 2) adaptado con un
orificio en forma cbOnica para ellminar retensiones y
evitar el desprendimiento de la resina al retirar el

hacedor de muestras, se activo 1a resina con una



lampara de fotopolimerizaciébn tipo pistola SM).
Después de este procedimiento se mantuvieron a una
temperatura y humedad similar a la de la cavidad bucal
durante un pericdo de 24 horas ( I7°C y 100X de humedad
relatival’. Las pruebas que se efectuaron para llevar a
cabo sl estudio comparative entre los dos grupos fueron
con la apliacion de cargas tangenciales con la ayuda de
una maquina uwniversal de pruebas ¢ INSTRON 1750), que
incrementaba la carga paulatinamente a una velocidad de
«5 mm/min, hasta que se efectuaba el desprendimiento de
la resina, obteniendo a la ver los resultados en
graficas representativas ¢ grafica 1 v 2.

Posteriormente se obtuve un promedio estandar de las

cargas soportadas.

Tiq L.
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Déspues de haber llevado a cabo la anterior
investigacién se observb el promedio de la carga

tangencial soportado por las muestras elaboradas.

El promedio standar de los dientes en los que se
lavb el &cide fosforico con la solucibn de Cloruro de

Potasio (KCL) en agua desionirada es de 12.88 Kg.
El promedic standsr de los dientes en los que se
lavs el &cido fosfbrico con agua corriente es de 13,93

Kg.

Observandose una resistencia mayor de las muestras

lavadas con agua corriente.

Representando lo anterior con las siguientes

graficas ( pags. & y 57).
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La bibliografia revisada reporta un I1ncremento de
hasta el 40%X en la adhesibn resina-esmalte, cuando el
dcido grabador es lavado con unpa salucibn de Clorurc de
potasio ( KCL) al 12 (1). Sin embargo en nuestro estudio,
se encentré wuna disminucitn en la carga tangencial
soportada en la adhesién resina-esmalte, cuando se
utilizé el Clorurc de potdasio con agua como agente de
lavado. Mencionaremos que en ol grupo A ( solucién de
KoL) se eliminaron tres muestras por presentar
dificultades en su anatomia para la colocacibn del

composite.

Se debe considerar la dificultad de hacer el grabado
dcide en forma estandarizada aan wutilizando gel come
vehiculo del dcido  grabador, de JIgual manera la
colocacibn ¥ escurrimiento ae la resina liquida
fadghesivo), es dificil de controlar y estandarizar. Al
observar Jlas muestras del grupo A s observan datos
interesantes como en el que varias muestras el
desprendimiento no fusg en la unibn resina esmalte sino,

entre esmalte-dentina y en el cuerpo de la resina,

-



obteniendose con esto una desviacifn de los resultados
que puede influir en los datos obtenidos; proponemos se
continue esta investigacibn, enfatizando en la técnica de
grabado &cido del esmalte y la colocacibn del adhesivo,

asi como en el aumento del namero de muestras.
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CONCLUSTITUONES



De acuerdo a los resultados obtenidos en esta
investigacidbn y los datos expuestos por Edmund G. Wilson
{1}, concluyb que en ésta investigacibn no se corroboran
los resultados obtenidos por el mencionado autor, se
observa que en ver de aumentar l1a adhesibn de la resina
al esmalte en el grupe A, el promedic standar de este
disminuyo en relacién al promedioc standar del grupo B.

Se deben de tomar en cuenta las siguientes
observacliones del desprendimiento de la resina:

Grupo A (KCL)

1) En dos de las muestras se presenté el
desprendimiento de la resina Jjunto con una parte del
osmalte. .

2) En velnte de las muestras obtenidas, se
observo el desprendimiento total de la resina.

3) En siete de las muestras encontramos gque
fuéd la resina la que se fracturo antes de desprenderse

del esmalte.
Grupo B (R20)
1) En este grupo no se present6 ningun caso de

desprendimiento del esmalte.

-2



2) En weinticuatro de las muestras hubo
desprendimiento total de la resina.
J) En siete de las muestras se fracturé la

resina antes de desprenderse del esmalte.

Concluyendo que el lavar el acide fosforico del
esmalte de los dientes t:on. la solucibn del clorurc de
potasio no influye en el incremento del 40X mencionade en
la bibliografia revisada (1), ya que incluso disminuyt el
nivel promedic en relacifbn a los lavados con agua

corriente.
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